附件2：

表2  2019年第一批半导体材料行业标准项目计划

	序号
	计划编号
	项目名称
	标准性质
	制修订
	代替标准号
	采标

情况
	完成时间
	技术归口单位
	主要起草单位

	任务来源：《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第四批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2018]73号），2018年11月2日

	1
	2018-2056T-YS
	硅碳复合负极材料化学分析方法 第1部分：硅含量的测定 重量法和分光光度法
	推荐
	制定
	
	　
	2020
	全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、北矿检测技术有限公司

	2
	2018-2057T-YS
	硅碳复合负极材料化学分析方法 第2部分：碳含量的测定 高频加热红外吸收法
	推荐
	制定
	
	　
	2020
	全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、北矿检测技术有限公司

	3
	2018-2058T-YS
	硅碳复合负极材料化学分析方法 第3部分：铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	推荐
	制定
	
	　
	2020
	全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、北矿检测技术有限公司

	4
	2018-2075T-YS
	高纯锗粉
	推荐
	制定
	
	　
	2020
	全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	云南驰宏国际锗业有限公司、昆明冶金研究院


